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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ELECTRICALLY CONDUCTIVE SURFACES ON A CARRIER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCH LEITFAHIGEN OBERFLACHEN AUF EINEM

TRAGER

(57) Abstract: Method for producing electrically conductive, structured or whole-area surfaces on a carrier, in which a first step
involves applying a structured or whole-area base layer to the carrier with a dispersion containing electrically conductive particles
in a matrix material, a second step involves at least partly curing or drying the matrix material, a third step involves uncovering the
electrically conductive particles by at least partly breaking up the matrix, and a fourth step involves forming a metal layer on the
structured or whole-area base layer by means of electroless or electrolytic coating.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitfihigen, strukturierten oder vollflichigen Oberfldchen auf
einem Tréger, bei welchem in einem ersten Schritt eine strukturierte oder vollfldchige Basisschicht auf den Tréger mit einer Disper-
sion, die elektrisch leitfahige Partikel in einem Matrixmaterial enthilt, aufgetragen wird, in einem zweiten Schritt das Matrixmaterial
zumindest teilweise aushértet oder trocknet, in einem dritten Schritt die elektrisch leitfzhigen Partikel durch zumindest teilweises
Aufbrechen der Matrix freigelegt werden und in einem vierten Schritt eine Metallschicht auf der strukturierten oder vollflachigen
Basisschicht durch stromlose oder galvanische Beschichtung ausgebildet wird.



